
产品优势

是一款已深耕市场多年的电镀锡化学添加剂，广受客户信赖并在有机酸锡市场中占据
领先地位。其独特的锡晶格结构与卓越的保护能力，使其在高层数厚板
防止通孔内电镀铜受到蚀刻液攻击。

制程中具有显著优势，有效

适用于高层数厚板
对铜层的侵蚀。

可在电镀锡层下有效保护通孔中的电镀铜，避免蚀刻液
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高层数厚板应用
足迹

高市占率有机酸电镀锡系统

锡晶格组织细致，即使在较低锡厚下也能在高低电流区域均匀保护底部的电镀铜，提供全面保护。

细致紧密的晶格组织 - 细致且均匀的锡晶格组织，经过多次剥膜程序高低电流区域的锡晶格依旧提供
出色的保护能力。


